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第1章  微机类型与结构（P30）
1.1  微机发展的历史
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1.1.3  个人计算机的发展
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第2章  维修工具与维修方法（P40）
2.1  常用维修工具与设备

2.1.1  常用维修工具

2.1.2  万用表

2.1.3  示波器

2.1.4  主板测试卡

2.1.5  打阻值卡

2.1.6  热风焊台

2.1.7  BGA芯片维修台

2.1.8  通用编程器

2.1.9  硬盘数据恢复机

2.1.10  PC-3000硬盘维修组件

2.1.11  CPU假负载

2.2  常用维修软件

2.2.1  常用基准测试软件

2.2.2  常用维修工具软件

2.2.3  Windows PE系统维护软件

2.2.4  ERD Commander系统维护软件

2.2.5  DM硬盘低级格式化软件

2.2.6  Ghost克隆工具软件

2.2.7  Final Data数据恢复软件

2.3  维修的基本原则
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2.6.1  微机故障常规检查

2.6.2  板级维修与芯片级维修

2.6.3  集成电路芯片维修

2.6.4  机箱内部布线

2.6.5  维修中的设备清洗

2.6.6  机箱带电的处理

2.7  维修方法案例分析
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第3章  微机常见故障分析（P30）
3.1  微机故障的特点

3.1.1  微机故障的发生规律

3.1.2  微机故障率统计

3.1.3  导致硬件故障的因素

3.1.4  导致软件故障的因素

3.1.5  导致环境故障的因素

3.2  微机启动过程分析

3.2.1  开机上电过程分析

3.2.2  POST自检过程分析

3.2.3  运行主引导记录过程分析

3.2.4  装载操作系统过程分析

3.2.5  运行操作系统过程分析

3.3  死机故障分析

3.3.1  系统死机原因分析

3.3.2  自检失败死机故障分析

3.3.3  运行程序死机故障分析

3.3.4  屏幕保护后死机故障分析

3.4  运行速度降低故障分析

3.4.1  系统运行速度降低的原因

3.4.2  CPU资源占用严重故障分析

3.4.3  系统资源减少故障分析

3.4.4  加快系统运行速度的方法

3.5  随机性故障分析

3.5.1  随机性故障原因分析

3.5.2  灰尘引起的故障分析

3.5.3  不兼容故障分析

3.5.4  硬件烧毁故障分析

3.6  开关机故障分析

3.6.1  通电开机故障分析

3.6.2  自动重启故障分析

3.6.3  多次启动故障分析

3.7  微机故障分析与处理

3.7.1  微机常见故障分析

3.7.2  微机故障维修案例

习题

第4章  CPU系统故障维修（P40）
4.1  CPU类型与组成

4.1.1  CPU的发展

4.1.2  CPU的类型

4.1.3  CPU型号标识

4.1.4  CPU基本组成

4.1.5  CPU接口形式

4.2  CPU生产工艺

4.2.1  CMOS电路工作原理

4.2.2  CPU制造工艺流程

4.2.3  CPU制程线宽技术

4.2.4  CPU芯片材料特性

4.3  CPU结构与性能

4.3.1  CPU内核组成

4.3.2  CPU系统结构

4.3.3  CPU能效指标

4.4.4  提高CPU性能的方法

4.4  CPU设计技术

4.4.1  指令系统

4.4.2  高速缓存技术

4.4.3  流水线技术

4.4.4  同步多线程技术

4.4.5  多核CPU技术

4.4.6  64位计算技术

4.4.7  虚拟化技术

4.4.8  CPU节能技术

4.5  CPU散热技术

4.5.1  高温对CPU的危害

4.5.2  CPU发热保护技术

4.5.3  风冷散热系统

4.5.4  热管散热系统

4.5.5  水冷散热系统

4.6  CPU故障分析与处理

4.6.1  CPU常见故障分析

4.6.2  CPU故障维修案例
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第5章  主板系统故障维修（P60）
5.1  主板技术规格与结构

5.1.1  ATX主板技术规格

5.1.2  BTX主板技术规格

5.1.3  目前微机系统结构

5.1.4  最新微机系统结构

5.2  主板基本组成

5.2.1  主板主要部件

5.2.2  常用电子元件

5.2.3  晶体管元件

5.2.4  电路保护元件

5.2.5  印刷电路板

5.2.6  主板跳线插座

5.3  主板芯片组技术

5.3.1  Intel芯片组命名规则

5.3.2  Intel北桥芯片技术性能

5.3.3  Intel南桥芯片技术性能

5.3.4  SIO芯片技术性能

5.3.5  网卡芯片技术性能

5.3.6  声卡芯片技术性能

5.4  主板基本电路

5.4.1  主板供电电路

5.4.2  主板时钟电路

5.4.3  主板开机电路

5.5  主板总线与接口

5.5.1  总线基本类型

5.5.2  总线带宽

5.5.3  系统总线

5.5.4  外设总线

5.5.5  常用接口

5.6  主板故障分析与处理

5.6.1  主板常见故障分析

5.6.2  主板故障维修案例
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第6章  内存系统故障维修（P50）
6.1  存储器类型与组成

6.1.1  存储器的类型

6.1.2  半导体存储技术的发展

6.1.3  内存的基本类型

6.1.4  内存组成形式

6.1.5  内存芯片封装形式

6.2  存储单元工作原理

6.2.1  DRAM存储单元工作原理

6.2.2  SRAM存储单元工作原理

6.3  内存芯片结构与工作原理

6.3.1  内存芯片电路结构

6.3.2  内存芯片存储阵列结构

6.3.3  内存芯片的初始化过程

6.3.4  内存寻址过程

6.3.5  内存数据的读取与写入

6.3.6  内存刷新工作原理

6.4  内存工作时序与技术性能

6.4.1  内存时钟周期

6.4.2  内存主要技术参数

6.4.3  内存主要延迟参数

6.4.4  数据突发传输长度

6.4.5  DDR2内存芯片设计技术

6.4.6  DDR3内存芯片设计技术

6.5  内存条基本设计

6.5.1  内存条的类型

6.5.2  内存芯片容量与内存条的关系

6.5.3  Unb-DIMM内存条设计

6.5.4  SO-DIMM内存条设计

6.5.5  Reg-DIMM内存条设计

6.5.6  FB-DIMM内存条设计

6.6  内存条接口与信号引脚

6.6.1  内存条接口形式

6.6.2  内存条信号引脚

6.6.3  双通道内存技术

6.7  内存故障分析与处理

6.7.1  内存常见故障分析

6.7.2  内存故障维修案例
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第7章  外存系统故障维修（P70）
7.1  闪存系统故障维修

7.1.1  闪存的基本类型

7.1.2  闪存存储单元工作原理

7.1.3  NOR闪存结构与性能

7.1.4  NAND闪存结构与性能

7.1.5  其它闪存结构与性能

7.1.6  固态盘技术与性能

7.2  硬盘系统故障维修

7.2.1  硬盘基本组成

7.2.2  硬盘工作原理

7.2.3  硬盘电路结构

7.2.4  硬盘逻辑结构

7.2.5  固件与缺陷表

7.2.6  硬盘接口类型

7.2.7  硬盘设计技术

7.2.8  RAID磁盘阵列技术

7.2.9  硬盘主要技术性能

7.2.10  硬盘数据结构

7.2.11  硬盘低级格式化与分区

7.2.12  硬盘常见故障分析

7.2.13  硬盘故障维修案例

7.3  光驱系统故障维修

7.3.1  光盘的类型

7.3.2  只读光盘的物理结构

7.3.3  读写光盘的物理结构

7.3.4  光盘逻辑结构

7.3.5  光盘文件系统

7.3.6  光驱工作原理

7.3.7  光驱主要技术性能

7.3.8  光驱常见故障分析

7.3.9  光驱故障维修案例
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第8章  显示系统故障维修（P70）
8.1  图形显示技术

8.1.1  分辨率与显示模式

8.1.2  RGB与YIQ色彩模型

8.1.3  3D图形处理流程

8.1.4  3D图形处理技术

8.1.5  DirectX接口功能与结构

8.2  显卡故障维修

8.2.1  独立显卡基本组成

8.2.2  GPU结构与性能

8.2.3  集成显卡基本结构

8.2.4  显卡接口技术规格

8.2.5  显卡主要技术性能

8.2.6  显卡常见故障分析

8.3  CRT显示器故障维修

8.3.1  CRT显示器基本组成

8.3.2  CRT显示器工作原理

8.3.3  CRT显示器基本电路

8.3.4  CRT显示器主要技术指标

8.3.5  CRT显示器常见故障分析

8.3.6  CRT显示器故障维修案例

8.4  LCD显示器故障维修

8.4.1  液晶材料的光电特性

8.4.2  TN-LCD工作原理

8.4.3  TFT-LCD工作原理

8.4.4  LCD面板主要设计技术

8.4.5  LCD显示器基本电路

8.4.6  LCD显示器主要技术性能

8.4.7  LCD显示器常见故障分析

8.4.8  LCD显示器故障维修案例
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第9章  电源系统故障维修（P25）
9.1  ATX电源组成与设计规范

9.1.1  ATX电源基本组成

9.1.2  电源设计规范的发展

9.1.3  ACPI电源管理规范

9.1.4  ATX电源认证

9.2  ATX电源电路结构

9.2.1  ATX电源工作原理

9.2.2  EMI滤波电路

9.2.3  高压整流和滤波电路

9.2.4  PFC电路

9.2.5  开关变换电路

9.2.6  脉宽调制电路

9.2.7  辅助电源电路

9.2.8  低压滤波和直流输出电路

9.2.9  开机/关机控制电路

9.2.10  电源保护电路

9.3  电源主要技术性能
9.3.1  直流输出接口与信号

9.3.2  电源直流输出电压

9.3.3  电源负载功率

9.3.4  功率因数与转换效率

9.3.5  微机需要的电源功率

9.4  电源故障分析与处理

9.4.1  电源常见故障分析

9.4.2  电源故障维修案例
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第10章  辅助系统故障维修（P35）
10.1  音频故障维修

10.1.1  音频信号的采集与重放

10.1.2  独立声卡工作原理

10.1.3  板载集成声卡

10.1.4  音频接口与性能

10.1.5  音箱类型与结构

10.1.6  音频常见故障分析

10.2  网络故障维修

10.2.1  网卡的类型

10.2.2  因特网接入形式

10.2.3  网络常见故障分析

10.3  键盘故障维修

10.3.1  键盘的类型

10.3.2  键盘的基本组成

10.3.3  键盘工作原理

10.3.4  键盘常见故障分析

10.4  鼠标故障维修

10.4.1  鼠标类型与基本组成

10.4.2  光电鼠标工作原理

10.4.3  光电鼠标主要技术性能

10.4.4  鼠标常见故障分析

10.5  机箱故障维修

10.5.1  机箱的类型与功能

10.5.2  机箱主要设计技术

10.5.3  机箱故障维修案例

10.6  BIOS故障维修

10.6.1  BIOS基本工作原理

10.6.2  EFI可扩展固件接口

10.6.3  BIOS参数设置

10.6.4  BIOS固件升级

10.6.5  BIOS故障案例分析
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